共用部分：
1. 过孔工艺:
1) 对于BGA区域处必须按照以下两点执行：
A） 客户原稿设计内层通道≥4mil时，必须保留通道制作；若无法保留，必须与客户确认；

B） 客户原稿设计内层通道＜4mil时，满足公司生产能力，按客户原稿制作；不满足公司生产能力，允许＜4MIL的通道被削掉；
预审部分： 无
CAM部分： 无
